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一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国IC设计行业市场运营态势及投资前景预测报告》涵盖
行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以
大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争
战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据
，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观
等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录

集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国家产业结构调整的重要组成部分，也是社会
信息化的重要基础，在国家一系列政策措施的扶持下，近年来我国集成电路产业获得了长足
的发展和进步。然而，我国集成电路产业仍然存在着基础较为薄弱，产业链有待完善等诸多
问题。
IC设计产业链

如今我国已经成为了全球大的集成电路消费市场，但我国集成电路产品自给率严重不足
，每年集成电路产品进口额甚至超过原油等大宗商品进口额。2013年“棱镜门”事件的爆发，
为国人敲响了信息安全的警钟，确保国家信息安全上升到了一个前所未有的战略高度，芯片
国产替代的呼声日益高涨，集成电路产品的自给问题愈发凸显。

2015年我国本土芯片供需缺口将高达424亿美元。 IC设计主要系分析定义各类目标终端
设备的性能需求、产品需求，结合芯片制程技术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场
需求的芯片产品。IC设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业，对企业的技术积累、研
发能力以及资金实力有着较高的要求。在集成电路产业链下游晶圆代工、封装等需要长期技
术积累及巨额资金投入而暂难突破的情况下，IC设计业成为了我国集成电路产业追赶世界尖
端技术的突破口。近十年来，在通信技术、移动互联网发展的促进下，IC设计业成为了我国
集成电路产业链中发展快、活跃的板块。2014年我国IC设计业销售收入首次突破千亿元大
关，达到了1,047.40亿元，在此基础上，2015年我国IC设计业实现了26.50%高速增长，规
模达到1,325亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%
。未来，物联网、云计算、人工智能、智能电网、新能源汽车等新兴产业的兴起，为IC设计
业带来了新的推动力和着力点。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数
据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市
场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据
主要来自于各类市场监测数据库。
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兴市场如汽车电子、物联网等市场的发展，我国 IC
设计产业仍将保持较快速增长的态势，预计到2017年我国IC设计市场规模将超过1,990亿元

得益于智能终端市场的发展，2015 年全球 IC 设计业销售额保持稳步增长，规模达到 889
亿美元，比 2014 年增长 3.4%。同时，IC
设计业销售额占全球半导体市场的比重也在逐步提升，2015 年全球 IC
设计业销售额约占全球半导体市场规模的 26.5%。
2015 年全球 IC 设计业销售收入及增速

在国家多项产业政策的扶持和推动下，近年来我国 IC 设计业的发展非常迅猛。2015
年，我国 IC 设计业实现了 26.5%高速增长，规模达到 1,325
亿元，且占我国集成电路产业的比重由 2012 年的 28.8%提升至 2015 年的
36.7%。当前，我国大陆地区 IC 设计业规模仅次于美国和我国台湾地区。
2013-2017年中国IC 设计行业销售收入及增速
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